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Abstract (en)
[origin: EP0350942A1] In a process for machining workpieces using a laser beam, optical and/or acoustic signals generated in a machining region
are recorded and used to obtain actual values which are compared with corresponding reference values of a processing diagram specific to the
material and to the machining. The results of the comparison are used to control the machining process by influencing it in a predetermined manner.
In order to influence the machining region with a process gas in an appropriate and cost-effective manner, process gas is supplied to the monitored
machining region in which the optical and/or acoustic signals are recorded, and the type of process gas and/or at least one gas supply parameter
are continuously adjusted.

Abstract (fr)
Selon un procédé d'usinage de pièces au moyen de rayons laser, des signaux optiques et/ou acoustiques générés dans une zone d'usinage sont
enregistrés et servent à former des valeurs réelles que l'on compare aux valeurs de consigne correspondantes d'un diagramme de traitement
spécifique au matériau utilisé et au traitement voulu. Les résultats de cette comparaison permettent d'influencer de manière prédéterminée et de
commander le processus de traitement. Afin d'influencer la zone de traitement avec un gaz de traitement d'une manière appropriée et économique,
on introduit du gaz de traitement dans la zone de traitement surveillée dans laquelle les signaux optiques et/ou acoustiques sont enregistrés, et on
commande le type du gaz de traitement et/ou au moins un paramètre d'alimentation en gaz en continu.
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